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Construction du sol avec SensFloor®

Introduction

Ce document donne un apergu des constructions de sol qui ont été réalisées avec la sous-couche SensFloor.
Il s'adresse aux clients et a leurs poseurs de sols afin de leur permettre de comprendre la structure des
couches d'une construction de sol avec SensFloor. Notez que différentes structures de couches sont
nécessaires entre le support existant et le revétement de sol final choisi par le client. Les épaisseurs sont
indiquées pour chaque couche ainsi que pour la construction compléte. Pour éviter les risques de trébucher
entre des piéces présentant des constructions de sol différentes, I'épaisseur totale de la construction
SensFloor doit étre respectée lors de la préparation du support de sol !

Pour certaines constructions de sol, des documents de certification détaillés sont disponibles auprés de
Future-Shape. Veuillez noter que Future-Shape ne peut étre tenue responsable des dommages ou du
mauvais fonctionnement du systéme si la sous-couche SensFloor est installée dans une construction
de sol non certifiée ! Veuillez également noter que tous les matériaux (colle, films plastiques, revétements
de sol) posés sur la sous-couche SensFloor ont une influence sur les propriétés électriques. Si des matériaux
non homologués sont utilisés, la mesure capacitive de la sous-couche SensFloor peut étre altérée. En cas de
doute, veuillez contacter Future-Shape.

Pour un fonctionnement correct du systeme, il est également nécessaire de prendre connaissance et respecter
les fiches techniques disponibles auprés des fabricants de chaque composant de la construction globale. Pour
assurer la préparation correcte du support avant la pose du SensFloor, veuillez consulter et procéder selon le
document "Préliminaires par le client", disponible auprés de Future-Shape.

Ces spécifications sont conformes a I'état de la technique. Dans la mesure ou des spécifications individuelles © Future-Shape GmbH 1

représentent des caractéristiques du produit, celles-ci peuvent étre modifiées au cours de I'amélioration du produit.
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Structures de sol déja réalisées avec SensFloor

1. Construction du SensFloor sous un revétement vinyle FUTU RE S H AP[
Revétement de sol fixé a la sous-couche Everlay, démontable
Epaisseur totale (7,0 +/- 0,4mm)

Revétement de sol testé et certifié
par Future-Shape, par ex. Tarkett I1Q (2mm)

) Colle UZIN KE68 (1mm)
collé
Sous-couche UZIN RR185 ou Mondo Everlay A
flottant (1,2mm)

flottant Sous-couche SensFloor (2,8 +/- 0,4mm)

.~ Film adhésif double-face D-Tack Extralay

Primaire (D-Tack Remove)

Préparation avant l‘installation du SensFloor :
Chape de sol enduite et poncée, dépoussiérée et
imprégnée du primaire

(planéité selon DIN 18202 Tableau 3, groupe 3/4)
(New Zealand Standard NZS AS 1884:2013)

Future-Shape GmbH, 04.08.2020 CL, FP

2. Construction du SensFloor sous la moquette FUTU RE S HAP[

Revétement de sol fixé a la sous-couche Everlay, démontable
Epaisseur totale (12,2 +/- 0,4mm)

Moquette testée et certifiée par Future-Shape,
par ex. Tretford Interland (7,2mm)

collé Colle UZIN KE68 (1mm)

Sous-couche UZIN RR185 ou Mondo Everlay A
flottant (1,2mm)

flottant Sous-couche SensFloor (2,8 +/- 0,4mm)

_\———— Film adhésif double-face D-Tack Extralay

Primaire (D-Tack Remove)

Préparation avant |‘installation du SensFloor :

Chape de sol enduite et poncée, dépoussiérée et
imprégnée du primaire

(planéité selon DIN 18202 Tableau 3, groupe 3/4)
(New Zealand Standard NZS AS 1884:2013)

Future-Shape GmbH, 04.08.2020 CL, FP

Ces spécifications sont conformes a I'état de la technique. Dans la mesure ou des spécifications individuelles © Future-Shape GmbH 2
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3. Construction du SensFloor sous revétement PVC design FUTU RE S H AP[
(collé) Epaisseur totale (8,5 +/- 0,4mm)

Revétement design testé et certifié par
Future-Shape (par ex. Bodenboss, 2,5 mm)

collé Colle UZIN KR430 2-K PUR (2,0 mm)

Sous-couche UZIN RR185 ou Mondo Everlay A
(1,2 mm)

flottant Sous-couche SensFloor (2,8 +/- 0,4mm)

Film adhésif double-face (D-Tack Extralay)

Primaire (D-Tack Remove)

Préparation avant l‘installation du SensFloor :
Chape de sol enduite et poncée, dépoussiérée et
imprégnée du primaire

(planéité selon DIN 18202 Tableau 3, groupe 3/4)
(New Zealand Standard NZS AS 1884:2013)

Future-Shape GmbH, 04.08.2020 CL, FP

4. Construction du SensFloor avec MDF FUTU RE S HAP[
Epaisseur totale (13,0 +/- 0,4mm)

Revétement vinyle, linoleum testé et certifié par
Future-Shape (2,0 mm)

Colle hybride UZIN KE68 1-K (1,0 mm)

1\

Couches MDF, par ex. Unifloor Jumpax / Heatpak

collé (7’0 mm)

Film PE (0,2 mm)

Sous-couche SensFloor (2,8 +/- 0,4mm)

Film adhésif double-face (D-Tack Extralay)

flottant Primaire (D-Tack Remove)

NN

Préparation avant l‘installation du SensFloor :
Chape de sol enduite et poncée, dépoussiérée et
imprégnée du primaire

(planéité selon DIN 18202 Tableau 3, groupe 3/4)
(New Zealand Standard NZS AS 1884:2013)

Future-Shape GmbH, 04.08.2020 CL, FP
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5. Construction du SensFloor sous parquet ou FUTU RE S HAP[

stratifié (flottant) (17,0 +/- 0,4mm)

Revétement de sol testé et certifié par
Future-Shape (par ex. Tarkett, 14,0 mm)

Film PE 0,2mm
Sous-couche SensFloor (2,8 +/- 0,4mm)
Film adhésif double-face (D-Tack Extralay)

Primaire (D-Tack Remove)
flottant
Préparation avant |‘installation du SensFloor :
Chape de sol enduite et poncée, dépoussiérée et
imprégnée du primaire

(planéité selon DIN 18202 Tableau 3, groupe 3/4)
(New Zealand Standard NZS AS 1884:2013)

Future-Shape GmbH, 11.06.2019 CL, FP

6.1 Construction du SensFloor sous carrelage FUTURE SHAPLE

pour piéces humides (18,0 +/- 0,4mm)

7 7 7 I3 I 7 __————— Joint epoxy (Codex X-Fusion)
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4 o 7 Bande isolante autoadhésive Codex BST 150 (1.0mm)

Céramique, carrelage, dalles en pierre (10.0mm)

Colle PUR (Codex Fliesopur R2T, 4.0mm)

Sous-couche UZIN RR185 ou Mondo Everlay A (1.2 mm)

Sous-couche SensFloor (2.8 +/- 0.4mm)
Film adhésif double-face (D-Tack Extralay)

Primaire (D-Tack Remove)

Préparation avant l‘installation du SensFloor :

Chape de sol enduite et poncée, dépoussiérée,

imprégnée du primaire, étanche selon standard national
(par ex. Codex FG 550 et Epo2000 BST 150)

Future-Shape GmbH, 11.06.2019 CL, FP
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représentent des caractéristiques du produit, celles-ci peuvent étre modifiées au cours de I'amélioration du produit.
4 aolt 2020




Construction du sol FUTU RE S H APE B

Date de création ID document Version

23.06.2021 F_Construction_Sol 03

6.2 Construction du SensFloor sous carrelage FUTURE SHAPL

z —— Schéma de la connexion au mur

Silicone (par ex. Codex SG 10)

Céramique, carrelage, dalles en pierre avec plinthe
(10.0mm)

Colle PUR (Codex Fliesopur R2T, 4.0mm)

Bande isolante autoadhésive Codex BST 150 (1.0mm)
Sous-couche UZIN RR185 ou Mondo Everlay A (1.2 mm)
Sous-couche SensFloor (2.8 +/- 0.4mm)

Film adhésif double-face (D-Tack Extralay)

Primaire (D-Tack Remove)

Préparation avant |‘installation du SensFloor :
Chape de sol enduite et poncée, dépoussiérée,
imprégnée du primaire, étanche selon standard
national

(par ex. Codex FG 550 et Epo2000 BST 150)

Future-Shape GmbH, 11.06.2019 CL, FP
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